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B02 破砕，または粉砕；製粉のための穀粒

の前処理 

B02B 製粉のための穀粒の前処理；表面加工
によって粒状果実を商品に精製する
こと（穀類から直接練り粉を作ることＡ２１
Ｃ；穀類の保存または殺菌Ａ２３Ｂ；果実の洗

浄Ａ２３Ｎ；麦芽の調製Ｃ１２Ｃ） 

1/00 製粉のための前処理または同様なプロセス

（籾摺，脱ぷ，剥皮，研磨，芒の除去，胚

の除去Ｂ０２Ｂ３／００） 

1/02 ・乾燥処理（ふるい分けまたは選別一般Ｂ

０７） 

1/04 ・湿潤処理，例．洗浄，加湿，軟化 

1/06 ・・回転部品を有する装置 

1/08 ・温度または水分含量に関する穀粒の調整

（サイロの空気調和または換気Ｆ２４

Ｆ；乾燥装置Ｆ２６Ｂ；湿度計Ｇ０１Ｎ） 

3/00 籾摺；脱ぷ；剥皮（織物繊維の剥皮Ｄ０１

Ｂ１／１４）；研磨；芒の除去（脱穀機にお

ける芒の除去Ａ０１Ｆ１２／４２）；胚の除

去 

3/02 ・円盤によるもの 

3/04 ・ローラーによるもの 

3/06 ・ねじまたはウォームによるもの 

3/08 ・ビータまたは翼によるもの 

3/10 ・ブラシによるもの 

3/12 ・流体によるもの 

3/14 ・粉末またはあら粉の直接製造 

5/00 他に分類されない穀粒の処理 

5/02 ・組合せプロセス 

7/00 補助装置 

7/02 ・供給または排出装置 

 


